USB4, Радиатор, Динамики. - Доработка. Отчет.

Всем привет,

Нетбук MSI Wind U100 по порядку произведено следующее.

1. Добавлен 1GB ОЗУ Xynix (микросхемы на планке той же марки, что и на плате распаяны). Есть мнение, что и другие пластинки SO-DIMM DDR2 1GB тоже будут исправно работать.

2. Включен ACHI режим для дисковода. Делал по наставлению из http://msiw.ru/board/2-1-0-31. Потом поставил  Intel Matrix Storage Manager, по  советам оттуда же.  Изменений в скорости не заметил Верю Интелу «на слово». 

3. Для подключения внешнего DVD привода (ASUS SDR-08D1S-U), установил дополнительный, четвертый порт USB, взяв сигналы D+ (на фото провод с узлом) и D- с разъема карты WiFi (смотри фото). Паял любительским паяльником с жалом, диаметром 1 мм. Было понятно, что к самому разъему подпаяться не смогу (есть риск неустранимо закоротить припоем соседние выводы). Припоял провода D+ и D- к соответствующим неподключённым клеммам на плате WiFi, назначив ее «вилкой». Использовал тонкий провод МГТФ, но лучше взять тонкий одножильный, в изоляции, – меньше риск замкнуть соседние клеммы (я перепаивал 4 раза, пока не сделал аккуратно). Питание для порта USB4  можно взять с любого другого порта USB – все они соеденины параллельно, или +5В можно взять с плюса электролитического конденсатора на 220 мкф, расположенного у нижнего лепестка крепления радиатора (См фото. Динамик»Cдоп_Лев1). К Этой же точке припаян плюс дополнительного электролитического конденсатора SMD 330 мкф, 10В (в зеленой термоусадочной трубке) Минус его припаян к медной площадке под лепестком крепления радиатора. Дополнительно установлены еще два таких же конденсатора (смотри фото. Один по правой стороне, у порта USB, припаян параллельно уже стоящему там конденсатору (плюс на нем отмечен), а второй подключён прямо на клеммы + и – разъёма USB4. Туда же припаян керамический конденсатор (оранжевый) на 0,22 мкф. Эти дополнительные конденсаторы установлены, чтобы сгладить пиковые потребления тока приводом DVD, достигающие 1,5 ампер. Ставить один конденсатор большой емкости (например 1000 или более мкф. Прямо на разъем USB4, опасно – можно сжечь стабилизатор +5В в компе, в момент зарядки такого ёмкого конденсатора. Гнездо USB4, как видно по фотографиям, вклеил внутрь «улитки» вентилятора, прорезав отверстие в решетке и удалив одну декоративную перемычку. 

4. Немного переделал радиатор. Срезал фольгу с компаундом с обратной сторны охлаждающей пластины. Для процессора и северного моста сделал по дополнительному лепестку из латуни, для южного моста взял типовой радиатор, подрезав и подточив его, чтобы корпус закрывался. Заводская теплоотводящая пластина, теперь, вдобавок, используется для крепления вновь добавленных. Все стыки металл – металл и металл – корпус микросхемы, промазаны теплопроводящей пастой для процесссоров.

5. Переделал крепление динамиков. Все малогабаритные динамики с жёсткими диффузорами имеют очень большую добротность (рост сопротивления на частоте резонанса) и на жаргоне колонкостроителей, называются «фриэйрниками», те, динамиками, рассчитанными на установку в корпус «бесконечно» большого объема. Такие же динамики стоят в компах MSI Wind. И ещё их обратная сторона диффузора закрыта тонкой черной тканью, которую, с натяжкой, можно назвать панелью акустического сопротивления, а прямо за ней – черная резиновая шайба, затыкающая эту ПАС. Получается, что динамик работает не на «бесконечный», а на нулевой объем. Отсюда искажения и малая громкость (звуковое давление). Исправлено так.

Динамики подняты, резиновые кольца удалены, из мягкого пенополиэтилена  вырезаны цилиндры, диаметром 8 мм. Цилиндры срезаны под углом так, что одна сторона, обращенная к внешнему углу комппа, имеет высоту 3 мм, а та, что смотрит на упор материнской платы (по диагонали, напротив), имеет высоту 9 мм. К срезам цилиндров, двухсторонним скотчем, приклеены динамики. Их диффузоры обращены в сторону углов. (См. рис Динамик&Cдоп_Прав). Колодцы динамиков, на нижней крышке, срезаны до высоты ок 3 мм. Два упорных ребра внутри колодцев удалены. На дно колодца, по окружности решётки, вклеено уплотнительное кольцо из тонкого пенополиэтилена, толщиной 1 мм и шириной, не более 2х мм. Пластиковый край гнезда, в которое был раньше установлен динамик, срезано со стороны, обращенной к материнской плате, кроме угловых упоров самой платы. Это сделано, для облегчения распространения звуковых волн внутрь компа. Теперь, когда закрывается нижняя крышка, динамики вплотную прижаты к решотке. Акустическое короткое замыкание по НЧ устранено уплотнительным кольцом, а объём с обратной стороны диффузора увеличен настолько, насколько это позволяет корпус с начинкой. Качеством звука после переделки я полностью удовлетворен. Установка других динамиков представляется излишней.

